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Abstract (en)
[origin: WO8103669A1] In said method, a magnetic and/or electric field is applied to the layer being deposited and/or cooled, for example by means
of polar parts (82). The device further comprises means for depositing the thin layer (80), complementary processing and depositing means (73, 83
and 84) allowing particularly the production of photo-voltaic cells.

Abstract (fr)
Dans ce procede, on applique a la couche en cours de depot et/ou de refroidissement un champ magnetique et/ou electrique, par exemple au
moyen de pieces polaires (82). Le dispositif comporte en outre des moyens de depot de la couche mince (80), des moyens de depots et de
traitement complementaires (73, 83 et 84) permettant notamment la fabrication de photopiles.
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